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PRO CEDE DE FIXATION D'UNE DIODE ELECTRO LUM I N E SC ENTE 
DE PUISSANCE SUR UN RADIATEUR, ET DISPOSITIF DE 
SIGNALISATION COMPORTANT UNE TELLE DIODE. 

L'invention est relative a un procede pour fixer une 
5 diode electroluminescente (LED) de puissance sur un 
element radiateur metallique, generalement a base de 
cuivre. 

Par 1' expression "diode electroluminescente de 
puissance", on designe une diode dont le flux lumineux est 

10 de l'ordre d'au moins 30 lumens . 

On sait qu'une bonne dissipation thermique est 
necessaire pour les diodes electroluminescentes, car leur 
rendement lumineux diminue si la temperature de jonction 
augmente. Une diode de puissance est ainsi generalement 

15 prevue avec un corps ou embase, principalement en cuivre, 
permettant d'etablir un contact thermique efficace avec un 
element radiateur pour la dissipation de la chaleur 
produite. 

La fixation de la diode electroluminescente ^de 

20 puissance et son refroidissement constituent un problemfe a 
resoudre afin d'optimiser le rendement lumineux. 

Pour la fixation, il faut tenir compte du fait qu'une 
diode electroluminescente est un composant electronique 
relativement fragile et sensible a la chaleur. Ainsi, pour 

25 eviter tout risque de deterioration de la diode 
electroluminescente, il a ete propose dans une demande de 
brevet francais n° 0206458 deposee le 27.05.2002 au nom 
de la meme societe demanderesse, d'assurer la fixation de 
l'embase de la diode sur le radiateur par une colle 

30 conductrice thermique. 

Ce procede, tout en donnant satisfaction, 
complique la gamme de fixation par utilisation d'un 
composant supplemental, a savoir la colle, sensible aux 
conditions de stockage, exigeant des moyens de depose 

35 specifiques et, surtout, conduisant a un allongement du 
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cycle de fabrication par un temps de reticulation 
relativement long. En outre, il faut prevoir des moyens de 
maintien temporaires de la diode sur son radiateur jusqu'a 
ce que la colle assure un maintien mecanique suffisant, 
5 c'est-a-dire au moins pendant toute la periode de 
reticulation. 

L ! invention a pour but, surtout, de fournir un 
procede de fixation de la diode electroluminescente sur 
l'element radiateur qui permette de reduire la duree du 
10 cycle de fabrication, de simplifier les moyens de fabrication, 
d'assurer une repetitivite du processus de liaison de la 
diode sur son radiateur, tout en evitant une degradation de 
cette diode. 

Selon l'invention, le procede de fixation de la diode 
15 electroluminescente de puissance ayant une embase 
composee principalement de cuivre, sur un element 
metallique radiateur de chaleur , notamment en cuivre, est 
caracterise par le fait que Fembase de la diode 
electroluminescente est fixee sur l'element radiateur par 
20 soudure laser par points. 

De preference, on utilise un element radiateur 
revetu dune couche d'un metal, en particulier de nickel, 
propre a absorber l'energie d'une lumiere laser. 

La Demanderesse a pu constater qu'une soudure 
25 laser par points de Fembase n'entrainait pas de degradation 
de la diode electroluminescente . La presence d'une couche 
de metal absorbant la lumiere laser sur le radiateur 
contribue a 1'etablissement d'une soudure efficace. 

Avantageusement, on realise les points de soudure 
30 sensiblement suivant un contour ferme, notamment 
circulaire, de preference au voisinage du perimetre 
exterieur de Fembase. 

Linvention est egalement relative a un dispositif de 
signalisation ou d'eclairage pour automobile comprenant 
35 une diode electroluminescente de puissance dont Fembase, 
essentiellement en cuivre, est fixee sur un element 
metallique radiateur de chaleur, notamment en cuivre, ce 
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dispositif etant caracterise par le fait que l'embase de la 
diode est fixee par soudure laser par points sur l'element 
radiateur. 

De preference l'element radiateur est recouvert 
5 d'une couche d'un metal absorbant le rayonnement laser, 
en particulier une couche de nickel. 

Les centres des points de soudure sont repartis 
sensiblement regulierement sur un contour parallele au 
perimetre exterieur de l'embase, notamment circulaire. Ce 
10 contour est de preference voisin du perimetre exterieur de 
l'embase. 

Avantageusement, des moyens de centrage du 
corps de la diode sont prevus sur l'element radiateur de 
chaleur. Ces moyens de centrage peuvent comprendre des 

15 saillies realisees dans l'element radiateur. 

Les electrodes de la diode peuvent egalement etre 
soudees au laser par points a des pattes conductrices. 

Selon une premiere possibility, l'element radiateur 
de chaleur, sur lequel est fixee l'embase de la diode 

20 electroluminescente, est rapporte sur un support isolant 
qui est situe du cote oppose a la diode par rapport., a 
l'element radiateur, ce support isolant comportant <$es 
pattes de raccordement electrique, chaque electrode de. la 
diode etant reliee respectivement a une patte, ledit support 

25 isolant comportant des ouvertures au droit de l'embase et 
des electrodes de la diode pour le passage du faisceau laser 
de soudure. 

Les pattes de raccordement peuvent etre situees du 
cote du support isolant tourne vers l'element radiateur. 

30 Selon une variante, les pattes de raccordement 

sont situees du cote du support isolant oppose a l'element 
radiateur de chaleur et la liaison entre chaque patte de 
raccordement et 1'electrode correspondarite de la diode 
s'effectue a travers une fenetre prevue dans le support 

35 isolant et une autre fenetre prevue dans l'element 
radiateur. 

Selon une autre disposition, le support isolant est 
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situe du cote de la diode par rapport au radiateur de 
chaleur ; une ouverture est prevue dans le support isolant 
au droit de l'embase de la diode electroluminescente pour 
son logement et sa venue au contact du radiateur, des 

5 ouvertures etant prevues egalement pour les electrodes. 

L'invention consiste, mises a part les dispositions 
exposees ci-dessus, en un certain nombre d'autres 
dispositions dont il sera plus explicitement question ci- 
apres a propos d'exemples de realisation decrits avec 

10 reference aux dessins annexes, mais qui ne sont nullement 
limitatifs. 

Sur ces dessins : 

Fig.l est une coupe schematique illustrant le 
procede de fixation de la diode electroluminescente de 
1 5 puissance sur l'element radiateur de chaleur. 

Fig. 2 est une section schematique suivant la 
ligne II -II de Fig. 1 montrant une repartition de points de 
soudure. 

Fig. 3 est une vue en perspective, a plus petite 
20 echelle, d'un ensemble de signalisation avec support 
isolant, radiateur de chaleur et diode fixee sur le radiateur. 

Fig. 4 est une vue en perspective d'une variante de 
realisation de l'ensemble de Fig.3. 

Fig. 5 est une vue en perspective du dessous de 

25 l'ensemble de Fig.4. 

Fig.6 est une vue en perspective eclatee, a plus 
petite echelle, de l'ensemble de Fig.4 avant assemblage. 

Fig.7 est une vue de dessus, a plus grande echelle, 
d'une variante de realisation de l'ensemble de Fig.4. 
30 Fig. 8 est une vue en perspective d'une variante de 

realisation de l'element radiateur de chaleur. 

Fig.9 est un schema en perspective avec partie 
arrachee, illustrant un moyen de positionnement de la 
diode electroluminescente sur l'element radiateur, et 
35 pigs. 10 a 12 montrent, semblablement a Fig.2, 

d'autres repartitions de points de soudure. 

En se reportant aux dessins, notamment a Fig.l, 
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on peut voir une diode electroluminescente de puissance 1 , 
c'est-a-dire une diode pouvant fournir un flux lumineux. 
d'au moins 30 lumens et de preference de 40 lumens ou 
plus, qui comporte une embase 2, ou corps, principalement 
5 en cuivre pour permettre une bonne dissipation de la 
chaleur produite par la diode. Cette embase 2 est 
generalement designee par le terme "slug". La diode 1 
comporte deux electrodes la, lb generalement formees par 
des lamelles de cuivre. 

10 La diode 1 est disposee sur un element radiateur 

de chaleur 3 lequel est lui-meme fixe sur un support 
isolant 4 forme par une plaque rigide en matiere plastique 
isolante electriquement. Le support 4 peut etre plan, ou 
presenter une surface courbe, ou une surface etagee. Le 

15 support 4 isolant constitue, par exemple, une base en 
matiere plastique correspondant a un dispositif porte- 
source d'eclairage d'un feu de signalisation. e . 

L'element radiateur 3 est constitue par une plaque 
de cuivre recouverte au moins sur sa face adjacente a 

20 l'embase 2, et de preference sur ses deux faces, par une 
couche C d'un metal propre a absorber l'energie d'une 
lumiere laser. La couche C est de preference une couche- de 
nickel, et son epaisseur est de quelques micrometres. 

Dans le support isolant 4, au-dessous de 

25 l'embase 2, est prevue une ouverture 5 ayant sensiblement 
la meme forme et la meme section que l'embase 2. Deux 
autres ouvertures 6a, 6b sont prevues dans le support 4 
au-dessous des electrodes la, lb. L'epaisseur du support 3 
a l'aplomb des ouvertures 6a, 6b peut etre reduite de sorte 

30 que des lames 7a, 7b sont formees sous les electrodes la, 
lb. 

Comme visible sur Fig. 3, l'element radiateur de 
chaleur 3 comporte deux eehancrures opposees 8a, 8b en 
direction de la zone de fixation de la diode 
35 electroluminescente 1 et correspondant aux electrodes la, 
lb. Dans chaque echancrure une patte en forme de 
languette 9a, 9b, decoupee dans l'element radiateur 3, est 
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raccordee par son extremite 7a, 7b voisine de la diode 1 a 
urie electrode associee la, lb. Les bords de chaque 
patte 9a, 9b sont distants de ceux de Techancrure 
correspondante de sorte que les pattes 9a, 9b sont isolees 
5 electriquement de la par tie restante de 1' element 
radiateur 3. Les pattes 9a, 9b sont reliees electriquement a 
d'autres pattes 10a, 10b, generalement de forme 
rectangulaire pour le raccordement electrique. Selon Fig. 3, 
les pattes 10a, 10b forment une seule et meme piece avec 

10 les pattes 9a, 9b. En variante, ces pattes peuvent etre 
constitutes par deux pieces differentes . 

La fixation de Telement radiateur 3 et 
des pattes 9a, 9b sur le support isolant 4 est assuree a 
l'aide de picots en saillie sur T element 4 en matiere 

15 plastique traversant des trous prevus dans le radiateur 3 et 
les pattes 9b, comme visible sur Fig. 3. 

L'embase 2 de la diode est fixee sur l'element 
radiateur 3 par soudure laser par points. Sur Fig. 1, 
le faisceau laser utilise pour la fixation de l'embase 2 est 

20 schematise par des fleches L. Les points de soudure 1 1 
entre l'embase 2 de diode et l'element radiateur 3 
correspondent aux points d'impact des rayons lasers. Les 
centres des points de soudure successifs 11 peuvent etre 
repartis sensiblement regulierement sur un contour 

25 parallele au perimetre exterieur de Tembase, notamment 
circulaire, comme illustre sur Fig. 2. Ce contour est de 
preference voisin du perimetre exterieur de Tembase 2, ce 
qui reduit rinfluence thermique sur la jonction de la 
diode . 

30 Figs. 10 a 12 montrent des variantes possibles de 

repartition de points de soudure 11 se recouvrant en 
partie. Selon Fig. 10, quatre groupes de quatre points de 
soudure 11 sont distants angulairement de 90° sur une 
meme circonference. Dans chaque group e, le perimetre 

35 d'un point de soudure suivant passe sensiblement par le 
centre du point de soudure precedent. Fig. 1 1 montre trois 
groupes de quatre points de soudure 1 1 distants 
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angulairement de 120°, et Fig. 12 montre deux group es de 
quatre points de soudure 1 1 diametralement opposes. 

Quel que soit le type de repartition, les points de 
soudure 11 sont de preference quasiment tangents 
5 interieurement au perimetre exterieur de l'embase. 

Le laser utilise est un laser a impulsions procedant 
par tirs successifs. La puissance des tirs et le nombre de 
tirs pour un point de soudure 1 1 sont choisis pour assurer 
une resistance optimale sans creer une elevation de 
10 temperature de l'embase 2 susceptible de degrader la 
jonction de la diode. 

L'energie du faisceau laser est bien absorbee par la 
couche de nickel C ce qui permet d'obtenir des points de 
soudure 1 1 de bonne qualite. 
15 La fixation des electrodes la, lb sur les lames 7a, 

7b est egalement realisee avantageusement par soudure 
par points au faisceau laser. Les fleches LI, sur Fig. 1, 
schematisent les rayons lasers utilises pour la soudure cl.es 
electrodes. Ces rayons traversent les ouvertures 6a, 6b ; 
20 leurs points d' impact determinent les points J,de 
soudure 12a, 12b a l'interface des electrodes la, lb et ( aes 
lames 7a, 7b. * 

D'une maniere generate, pour obtenir de bonnes 
soudures, on s'efforce de rendre les epaisseurs des pieces 
25 soudees aussi voisines que possible. Dans l'exemple 
considere, les lames 7a, 7b ont une epaisseur reduite par 
rapport a celle du radiateur 3 car les electrodes la, lb ont 
elles-memes une epaisseur reduite par rapport a 
l'embase 2. 

30 Le procede de l'invention permet de realiser une 

fixation par soudure "autogene" entre l'element radiateur 3, 
realise en cuivre enrobe d'une couche C de nickel, et 
l'embase 2. Ce procede permet de realiser d'une part la 
fixation physique de la diode 1 sur son support radiateur 3 

35 et, d'autre part, son branchement electrique par liaison des 
electrodes la, lb avec les pattes 9a, 9b. La duree du cycle 
de fabrication est fortement reduite et les moyens de 
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fabrication sont simplifies puisqu'un seul procede de 
fixation par soudure laser par points est utilise. La soudure 
laser permet d* assurer une repetitivite du processus de 
liaison de la diode par maitrise des parametres de pilotage. 

La diode electroluminescente 1 est generalement 
utilisee comme source lumineuse dans un ensemble 
optique plus complexe integrant divers elements tels que 
reflecteur, lentille. Dans tout systeme optique, la position 
spatiale de la source est tres importante. 

Pour assurer le positionnement geometrique 
correct de la diode 1 sur l'element radiateur 3, on peut 
prevoir une assistance au positionnement de la diode 1 sur 
la surface du radiateur 3 comme illustre sur Fig. 9. Pour 
cela, on utilise les proprietes ductiles specifiques du cuivre, 
et on realise, lors de la creation du radiateur 3, via un outil 
de decoupe, un moyen de centrage physique par exemple 
sous forme d'une ou plusieurs saillies B, en surface du 
radiateur 3, propres a cooperer avec le contour de la 
diode 1 et des electrodes pour le positionnement. Les 
saillies B peuvent etre continues ou discontinues et 
peuvent etre prevues pour un contour de diode de forme 
quelconque, circulaire, rectangulaire ou autre. 

Ce moyen d' assistance au positionnement est 
particulierement interessant pour des machines 
automatiques de mise en place de la diode 1 sur son 
element radiateur 3. 

II est a noter egalement que la fixation de 
l'embase 2 sur l'element radiateur 3 est quasiment 
immediate et qu'il n'est pas necessaire, comme dans le cas 
ou l'embase est fixee par une colle sur le radiateur 3, 
d' assurer un maintien mecanique temporaire de la diode 1 
relativement au radiateur 3 par les electrodes la, lb et les 
pattes 9a, 9b pendant le temps necessaire a la reticulation 
de la colle. Ainsi, les pattes 9a, 9b peuvent etre rendues 
immediatement independantes du reste de l'element 
radiateur 3. 

La realisation du cycle de fixation de la diode 1 sur 
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son support est la suivante. 

La diode 1 est positionnee sur Telement 
radiateur 3, les electrodes la, lb etant maintenues en 
contact avec les languettes 9a, 9b, tandis que l'embase 2 
5 est maintenue en contact avec le radiateur 3. 

Les points de soudure 11 et 12a, 12b sont realises 
dans un seul cycle obtenu par pilotage d'un laser via un 
programme informatique gere par ordinateur. Le faisceau 
laser est dirige par un systeme de deux miroirs internes 
10 connus sous le terme de tete « scan ». 

Tous les parametres cOrrespondants aux 
conditions de tir (impulsion laser) sont egalement geres par 
ordinateur assurant ainsi une grand e qualite de soudure 
autogene. 

15 La duree d'un tir est de quelques millisecondes, la 

frequence des tirs de quelques hertz (Hz). L' operation .de 
soudure complete est realisee avec un nombre de tirs 
variant de quelques unites a plusieurs dizaines selon;. la 
resistance a rarrachement exige. 

20 Le cycle complet de fixation pour une diode est^de 

quelques dizaines de secondes. r 

En se reportant aux Fig.4 a 6, on peut voir une 
variante de realisation selon laquelle le support isolant 4 
est situe du meme cote que la diode 1 par rapport a 

25 Telement radiateur 3, alors que selon Fig. 1, le support 
isolant 4 etait situe du cote oppose a la diode 1 par rapport 
au radiateur 3. 

L* element radiateur 3 est toujours constitue d'une 
plaque de cuivre enrobee d'une couche de nickel, mais la 

30 surface utile du radiateur 3 est maximale, car les pattes 9a, 
9b de Fig. 3 ont disparu. Le radiateur 3 peut presenter sur 
l'un de ses bords un repli 3a pour servir a la fixation et 
augmenter la surface d'echange thermique. Le radiateur 3 
comporte deux fenetres rectangulaires 13a, 13b constituant 

35 des ouvertures correspondant aux electrodes la, lb de la 
diode 1. 

Le support isolant 4 comporte une ouverture 14 
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pour le logement de la diode 1 et, de part et d'autre de cette 
ouverture, deux fenetres rectangulaires 15a, 15b en 
correspondance avec les electrodes. Deux rainures 
paralleles 16a, 16b sont prevues dans la face du support 
5 isolant 4 oppose au radiateur 3. Ces rainures sont 
paralleles a une des directions des cotes du support 
isolant 4 rectangulaire, par exemple parallele a la direction 
des grands cotes. La fixation du radiateur 3 sur le 
support 4 est assuree a l'aide de picots 17 en saillie sur la 

10 face du support 4 en regard du radiateur 3, cooperant avec 
des trous 18 prevus dans le radiateur 3. Les rainures 16a, 
16b sont tangentes a l'ouverture 14 par leurs bords 
internes. Les fenetres 15a, 15b s'ouvrent dans le fond des 
rainures 16a, 16b. 

15 Deux lames ou pattes 19a, 19b, en materiau 

conducteur de l'electricite, par exemple en cuivre, de forme 
rectangulaire, sont prevues pour venir s'inscrire et etre 
fixees dans les rainures 16a, 16b. La fixation des 
lames 19a, 19b est realisee par cooperation de picots 

20 prevus en saillie dans le fond des rainures 16a, 16b et de 
trous correspondants prevus dans les lames 19a, 19b. 
Chaque lame 19a, 19b comporte une partie 20a, 20b 
deformee hors du plan de la lame et constituant une sorte 
de pont en saillie d'un cote de la lame. Cette partie 20a, 

25 20b de chaque lame est prevue pour venir se loger dans la 
fenetre correspondante 15a, 15b du support isolant 4 et 
dans la fenetre correspondante 13a, 13b du radiateur 3. 
Les lames 19a, 19b sont disposees de telle sorte que les 
parties 20a, 20b fassent saillie en direction du radiateur 3 

30 a travers les fenetres 15a, 15b. Le support isolant 4 
maintient les lames 19a et 19b de telle maniere que les 
saillies 20a, 20b restent ecartees des bords des 
ouvertures 13a, 13b et done isolees electriquement du 
radiateur 3. 

35 Les zones creuses concaves des parties 20a, 20b 

sont ouvertes du cote oppose au radiateur 3 et recoivent les 
electrodes la, lb. 
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La fixation de l'embase de la diode 1 sur le . 
radiateur 3 est realisee en dirigeant les tirs de faisceau 
laser contre la face du radiateur 3 opposee au support 
isolant 4, dans la zone situee contre l'embase 2. 
5 La soudure par points des electrodes la, lb est 

assuree en dirigeant les tirs de faisceau laser contre . les 
parties 20a, 20b des pattes 19a, 19b qui apparaissent a 
travers les ouvertures 13a, 13b du cote oppose au support 
isolant 4. 

10 Le raccordement electrique de la diode 1 au circuit 

associe est assure par le raccordement aux pattes 19a, 
19b. 

Fig. 7 illustre une autre variante de realisation 
selon laquelle, le support isolant 4 est situe, comme sur 
15 Fig. 3, du cote du radiateur 3 oppose a la diode 1. Ala 
difference de Fig. 3, selon Fig. 7 les lames ou pattes 19a, 19b 
de raccordement electrique des electrodes la, lb sdnt 
disposees du cote du support isolant 4 oppose Jau 
radiateur 3. 

20 Une vue en perspective eclatee de l'assemblage^de 

Fig. 7 correspondrait sensiblement a la representation . ;t de 
Fig. 6 mais la diode 1 se trouverait du cote du radiateur 3 
oppose au support 4. 

Selon Fig. 7, l'embase de la diode 1 est en contact 

25 direct avec la zone pleine du radiateur 3 comprise entre les 
fenetres 13a, 13b, du cote oppose au support 4, lequel 
comporte une ouverture 14, comme sur Fig. 6, au droit de 
l'embase de la diode pour permettre le passage du faisceau 
laser. 

30 La fixation du radiateur 3 sur le support isolant 4 

est assuree par des picots 17 en matiere plastique 
traversant des trous 18 prevus dans le radiateur, et ecrases 
pour bloquer la fixation. 

Le positionnement geometrique correct du 

35 radiateur 3 sur le support isolant 4 est avantageusement 
assure a l'aide de parties en saillie 21a, 21b prevues sur le 
support isolant 4 pour cooperer avec des echancrures 



1er depot 



12 

correspondantes 22a, 22b prevues dans le radiateur 3. 
Les zones convexes des parties 20a, 20b des lames 19a, 
19b apparaissent a travers les ouvertures 13a, 13b 
sensiblement a fleur de la surface du radiateur 3. 

5 Les electrodes la, lb viennent s'appliquer sur la surface 
superieure des parties 20a, 20b. 

La fixation par soudure laser par points s'effectue 
depuis l'arriere, par rapport a Fig.7, a travers l'ouverture 14 
du support isolant4 pour la fixation de l'embase de la 

10 diode 1, et a travers les ouvertures 15a, 15b du support 4 
pour la soudure par points des electrodes la, lb. 

La surface des ouvertures 13a, 13b menagee dans 
le radiateur 3 est reduite par rapport a celle des 
echancrures de Fig. 3 entourant les languettes 9a, 9b. 

15 La surface du radiateur 3 assurant les echanges 
thermiques selon les realisations des Figs.4 a 7 est done 
plus importante et permet une meilleure dissipation 
thermique. 

Fig. 8 illustre une variante de realisation de 
20 T element radiateur 3, qui comporte, sur ses bords, 
des parties relevees a angle droit 3b, 3c constituant des 
ailettes favorisant la dissipation thermique sous un 
encombrement reduit et permettant ainsi d'optimiser le 
rapport encombrement/ effet radiatif. 
25 Le cycle de fixation de la diode 1 sur le radiateur 

selon les variantes des Figs.4 a 6 et Fig.7 se deduit des 
explications qui precedent. 

Une premiere etape consiste a fixer les lames 20a, 
20b sur le support isolant 4 par cooperation des picots 
30 prevus sur ce support et des trous prevus dans les lames. 

Le radiateur 3 est ensuite fixe sur le support 
isolant 4 egalement par cooperation de picots et de trous. 

La diode electroluminescente 1 est ensuite 
positionnee sur le radiateur 3, soit du cote du support 
35 isolant 4 avec mise en place de l'embase 2 dans l'ouverture 
14 (Figs.4 a 6), soit du cote oppose au support isolant 4 
(Fig.7). On assure le contact de l'embase de la diode 1 avec 
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le radiateur 3 et des electrodes la, lb avec les parties 20a, 
20b. On lance ensuite l'operation de soudure par rayon 
laser. 

L'invention permet d' avoir une gamme de 
5 production restreinte dans l'espace et dans le temps. Elle 
supprime les operations liees a l'utilisation d'une colle 
comme fixateur et le cycle de cuisson obligatoire. 

L'invention favorise l'environnement du poste de 
travail en supprimant tout traitement de surface specifique 
10 ou tout composant agressif lie a un processus de collage. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de fixation d'une diode electroluminescente de 
puissance (1) ayant une embase (2) composee 

5 principalement de cuivre sur un element metallique 
radiateur de chaleur (3), notamment en cuivre, caracterise 
par le fait que l'embase (2) de la diode electroluminescente 
est fixee sur l'element radiateur (3) par soudure laser par 
points (1 1). 

10 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise par le fait 
que l'element radiateur (3) est revetu d'une couche (C) d'un 
metal, en particulier de nickel, propre a absorber l'energie 
d'une lumiere laser. 

15 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2, caracterise par le 
fait que les centres des points de soudure (11) sont repartis 
sensiblement regulierement sur un contour parallele au 
perimetre exterieur de l'embase. 

20 

4. Procede selon la revendication 3, caracterise par le fait 
que les points de soudure (11) sont realises au voisinage du 
perimetre exterieur de l'embase (2). 

25 5. Dispositif de signalisation ou d'eclairage pour automobile 
comprenant une diode electroluminescente de puissance 
dont l'embase, essentiellement en cuivre, est fixee sur un 
element metallique radiateur de chaleur, notamment en 
cuivre, caracterise par le fait que l'embase (2) de la diode 

30 est fixee par soudure laser par points (11) sur l'element 
radiateur (3). 

6. Dispositif selon la revendication 5, caracterise par le fait 
que l'element radiateur (3) est recouvert d'une couche (C) 
35 d'un metal absorbant le rayonnement laser, en particulier 
une couche de nickel. 
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7. Dispositif selon la revendication 5 ou 6, caracterise par le 
fait que les centres des points de soudure (11) sont repartis 
sensiblement regulierement sur un contour parallele au 
perimetre exterieur de l'embase. 

5 . . 

8. Dispositif selon la revendication 7, caracterise par le fait 
que les points de soudure (1 1) sont repartis au voisinage du 
perimetre exterieur de l'embase (2). 

10 9. Dispositif selon l'une des revendications 5 a 8, 
caracterise par le fait que des moyens de centrage (B) de 
l'embase (2) de la diode sont prevus sur l'element (3) 
radiateur de chaleur et comprennent des saillies realisees 
dans l'element radiateur (3). 

15 

10. Dispositif selon l'une des revendications 5 a .9, 
caracterise par le fait que les electrodes (la, lb) de la diode 
sont soudees au laser par points a des pattes conductrices. 

20 11. Dispositif selon l'une des revendications 5 a 10, 
caracterise par le fait que l'element (3) radiateur de chaleur, 
sur lequel est fixee l'embase (2) de la dio.de 
electroluminescente, est rapporte sur un support isolant ,(4) 
situe du cote oppose a la diode par rapport a l'element 

25 radiateur, ce support isolant (4) comportant des pattes (9a, 
9b ; 19a, 19b) de raccordement electrique, chaque electrode 
(la, lb) de la diode etant reliee respectivement a une patte, 
ledit support isolant (4) comportant des ouvertures (5 ;14) 
au droit de l'embase et des ouvertures ( 6a, 6b ; 15a, 15b) 

30 au droit des electrodes de la diode pour le passage du 
faisceau laser de soudure. 

12. Dispositif selon la revendication 11, caracterise par le 
fait que les pattes de raccordement (9a, 9b) sont situees du 
35 cote du support isolant (4) tourne vers l'element radiateur 
(3)- 
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13. Dispositif selon la revendication 11, caracterise par le 
fait que les pattes de raccordement (15a, 15b) sont situees 
du cote du support isolant (4) oppose a l'element radiateur 
(3) de chaleur et la liaison entre chaque patte de 
raccordement et l'electrode correspondante de la diode 
s'effectue a travers une fenetre (15a, 15b) prevue dans le 
support isolant (4) et une autre fenetre (13a, 13b) prevue 
dans l'element radiateur. 

14. Dispositif selon l'une revendications 5 a 10, caracterise 
par le fait que l'element (3) radiateur de chaleur, sur lequel 
est fixee l'embase (2) de la diode electroluminescente, est 
rapporte sur un support isolant (4) situe du cote de la diode 
(2) par rapport au radiateur de chaleur (3) , une ouverture 
(14) etant prevue dans le support isolant (4) au droit de 
l'embase (2) de la diode electroluminescente pour son 
logement et sa venue au contact du radiateur, des 
ouvertures (15a, 15b) etant prevues egalement pour les 
electrodes. 
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